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本次报告可能载有(除历史资料外)依据1995美国私人有价证券诉讼改革法案以及一九三三年美国证券法第27A条及一九三四年美国证券交易法
第21条E的“安全港”条文所界定的「前瞻性陈述」。该等前瞻性陈述，包括“二零一九年第二季指引”、“资本开支概要”和包含在联合首席执行官
引言里的叙述，乃根据中芯国际对未来事件的现行假设、期望及预测而作出。中芯国际使用「相信」、「预期」、「打算」、「估计」、
「期望」、「预测」、「目标」或类似的用语来标识前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性声明都包含这些用语。该等前瞻性陈述乃反映中芯国
际高级管理层根据判断作出的估计，存在重大已知及未知的风险、不确定性以及其它可能导致中芯国际实际业绩、财务状况或经营结果与前
瞻性陈述所载资料有重大差异的因素，包括(但不限于)与半导体行业周期及市况有关风险、激烈竞争、中芯国际客户能否及时接受晶圆产品、
坏帐风险、能否及时引进新技术、中芯国际量产新产品的能力、半导体代工服务供求情况、行业产能过剩、设备、零件及原材料短缺、制造
产能供给，及终端市场的金融情况是否稳定。 

 

  

除本报告所载的资料外，阁下亦应考虑中芯国际向美国证券交易委员会呈报的其他文件所载的数据，包括本公司二零一九年四月三十日随表
格20-F向美国证券交易委员会呈报的年报，尤其是「风险因素」一节，以及中芯国际不时向美国证券交易委员会或香港联交所呈报的其他文
件(包括表格6-K)。其他未知或未能预测的因素亦可能会对中芯国际的未来业绩、表现或成就造成重大不利影响。鉴于该等风险、不确定性、
假设及因素，本报告所讨论的前瞻性事件可能不会发生。阁下务请小心，不应不当依赖该等前瞻性陈述，有关前瞻性陈述仅视为于其中所载
日期发表，倘并无注明日期，则视为于本报告刊发日期发表。除法律可能会有的要求外，中芯国际不承担任何义务，亦无意图，更新任何前
瞻性陈述，无论是否有新的信息，将来的事件或是其它原因。 

. 

安全港声明 
(根据1995私人有价证券诉讼改革法案) 

中芯国际在此份报告里使用了非公认准则的营运结果测量，包含非公认准则的营运开支,调整后的税息折旧及摊销前利润, 以及调整后的税息折
旧及摊销前利润率。请协同参阅本集团遵照国际财务报告准则编制的财务测量, 具体解释请参阅业绩报告。 

关于非一般公认会计准则(“非公认准则“)的财务计量  
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中国芯片市场收入 本地品牌 本地设计 本地代工生产 

中国为全球最大芯片市场 (单位：十亿美元) 中国芯片设计成长率 (单位：十亿美元) 

中芯国际来自于中国本土客户的收入迅猛增长 （单位：百万美元) 
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中国芯片市场收入 （单位：十亿美元） 

本地品牌 本地设计 本地芯片代工 

中国芯片市场快速成长 

7 8 10 12 12 
20 

26 
33 

43 

54 

69 
74 

82 
89 87 

82 
89 

95 
100 

106 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018F 2019F 2020F
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来源:  

中芯根据第三方数据分析得来, 更新于2018年4季度 
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大唐控股 

美国  
意大利 

中国北京 中国天津 

中国总部 
上海 

中国香港 

日本 

中国台湾 

中国深圳 

德国 

全球分布 

中国芯片 

产业链 

原材料 

及设备 

光罩制作 

芯片代工 

凸块制造 

封装测试 设计服务 

EDA工具 

IP支持 

芯片设计 

中芯国际在中国芯片产业链中占有举足轻重的地位 股东结构 

国家集成电路产业基金 

其它全球投资者 

2000年成立 在纽交所与港交所
两地上市 

中国大陆地区
规模最大 

全球纯晶圆代
工第四 

$ 

年收入:（单位:美元）  

$31亿 
$33.6亿 

中芯国际是中国大陆地区规模最大, 技术最全面的集成电路晶圆代工厂 

2017 2018 

意大利 17% 

16% 

67% 
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早期 
扭亏为盈 

砥砺前行，再创辉煌 

中国大陆代工厂首选 

成为世界一流的主流代工厂 

加速技术研发 

目标: 

建立关键平台和战略联盟 

过渡期: 筑基扬帆 
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0.2 0.134 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

中芯年收入:（单位:十亿美元）  

中芯应占利润:（单位:十亿美元）  

Y2002~2018,复合成长率: 30% 
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新厂 

       扩产前提:  

• 市场与客户需求确定 

• 技术准备就绪 

上海合资12” 

 

 

 

• 控股合资厂, 14nm及更先进技术 

 

• 合资方为国家集成电路产业基金与上海
集成电路产业基金 

天津 8” 
• 有望成为全球单体规模最大的8英寸集

成电路生产线 

8.6万片 12” 晶圆月产能  25.7万片 8” 晶圆月产能  

总产能为46.7万  8” 等量晶圆/月（截止1Q19底） 

中芯国际产能布局 

112 
58 45 42.3 

上海 天津 深圳 意大利 

1Q19 

10 

47 
33 3 

上海 北京 北京JV 深圳 

1Q19 
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收入(单位:百万美元) 毛利率 非公认准则的经营开支 

(单位:百万美元)  
非控制权益(单位:百万美元) 

1,702 

2,069 1,970 
2,236 

2,914 
3,101 

3,360 

669 23 
173 153 253 377 

180 134 12 

20% 21% 
25% 

31% 29% 

24% 
22% 

18% 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1Q19

收入 中芯应占利润 毛利率 

收入与获利 (单位:百万美元) 收入来源多样 

计算机 

5.1% 

通讯 

43.0% 

消费 

32.5% 

汽车/工业 

9.8% 

其它 

9.6% 

28nm 
3.0% 40/45nm 

15.3% 

55/65nm 
21.8% 

90nm 
2.2% 

.11/.13um 
7.4% 

.15/.18um 
46.0% 

.25/.35um 
4.3% 

北美 1 

32.3% 

欧亚 

13.8% 

中国 

53.9% 

晶圆收入按制程分类 收入按地区分类 收入按应用分类 

财务摘要 

环比: +17%~19% 

1Q19 结果 2Q 指引 

669 

783 

796 

1Q19 结果 2Q 指引 

18.2
% 

18% 

20% 

1Q19 结果 2Q 指引 

 202  
 269  

 273  

1Q19 结果 2Q 指引 

 (12) 

 34  

 36  

备注: 2013年以前的数据采用美国公认会计准则的财务报表，2013年以后的数据采用国际财务报告准则.  

数据来源: 公司2019年1季度业绩 

*呈列之收入为总公司位于美国，但最终出售及付运产品予全球客户的公司。 
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资本开支，税息折旧及摊销前利润与现金储备 

现金储备与税息折旧及摊销前利润(单位：百万美元) 

358 703 
1,247 1,288 

2,158 
2,522 

3,825 3,927 

620 760 708 767 
1,063 1,118 1,164 

323 

48.3% 
45.2% 

39.0% 
33.8% 

56.0% 
49.2% 

38.4% 
41.4% 

33% 

18% 

1% 3% 

16% 
12% 

-5% -3% 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1Q19

含金融资产的现金 

税息折旧及摊销前利润 

总债务对权益比 

净债务对权益比 

资本开支 (单位：十亿美元) 资产负债表 (单位：十亿美元) 

15.1 

8.9 

6.1 

2.5 
1.8 2.1 

0.03 

0.06 
0.11 

2017 2018 2019F

Non-Foundry

Foundry

资产 

 

负债 

权益 
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投资级别信用评级 

 自2013年10月获得标准普尔投资级别 BBB- 长期公司评级 

 在2015年10月获得穆迪 投资级别 Baa3 公司评级 

 在2015年11月获得中诚信国际信用评级公司的AAA评级 

 致力于维持投资信用评级, 净债务对税息折旧及摊销前利润低于2x 

1.6 

1.2 

0.6 

0.1 
0.2 

0.8 
0.7 

-0.3 
-0.2 

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1Q19

净债务/税息折旧及摊销前利润 

18 16 
23 

34 

63 

46 

62 

48 45 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1Q19

税息折旧及摊销前利润/财务费用 
2x 

↓ 
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多平台驱动的多样化成长战略 

2  1  2  3  3  
4  5  

2016 2017 2018F 2019F 2020F 2021F 2022F

蓝牙市场收入 (十亿美元) 

高压驱动 电源管理 

特殊 

存储器 

  
8  7  7  7  7  7  7  

2017 2018F 2019F 2020F 2021F 2022F 2023F

指纹识别与高压驱动市场收入 (十亿美元) 

80  86  78  83  85  87  88  

2017 2018F 2019F 2020F 2021F 2022F 2023F

电源+F特殊性存储器+摄像头  市场收入  (十亿美元) 

摄像头 指纹识别 

CMOS射频
物联网 

PLATFORMS 平台 

来源: 中芯根据第三方数据分析得来, 更新于2019年1季度 
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进入 FinFET 新时代 

光罩制作 

晶圆代工 

凸块制造 

封装测试 

设计服务 

IP支持 

中芯国际通过给客户提供一站式FinFET全面解决方案确保长期合作共赢 

中芯国际具有中国大陆最先进的14纳米光罩
制作能力 

中芯国际可以提供中国大陆最先进的
凸块制造服务 

中芯国际提供全系列的IP来满
足客户的不同产品应用 

中芯国际将提供完整的 FinFET 技术平台与组合
(14/12nm, N+1, 等) 来满足客户的不同产品应用需求 

 

中芯国际还可以通过合作伙伴
提供先进制程的封测服务 

FinFET全面
解决方案 

中芯国际在上海建造中国最先进的FinFET厂 
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市场机会 

网络通信 智能手机 汽车电子 人工智能 智能电视&机顶盒 

为更好的为客户服务，中芯国际正扩展丰富其FinFET产品技术平台与组合以满足各种产品应用领域 

物联网 无线连接 

53  57  
62  66  

72  76  
83  

2019F 2020F 2021F 2022F 2023F 2024F 2025F

FinFET 市场收入: 14纳米及以下 (单位：十亿美元) 

来源: 中芯根据第三方数据分析得来, 更新于2018年4季度 
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目标成为世界一流的晶圆代工企业 

产能 

财务 

技术 

• 加速先进技术研发 

• 有竞争力的差异化平台 

• 全面的FinFET解决方案 

 • 国内产能最大 

• 优化产能组合 

• 建造新厂满足未来成长需求 

执行 

定位 

• 中国大陆最受欢迎的晶圆代工厂 

• 战略合作伙伴 

• 4 年持续成长 
• 2017, 2018 连续两年被机构投资
者杂志评为最受尊敬的公司 

• 债务评级：投资级别 

• 截止19年第一季度末约有39亿美元现金 

• 每年产生约十亿美元的税息折旧及摊销前利润 

• 先进制程厂采用合资方式进行运营 
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